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CdLM in Electronics Engineering (LM-29)

Il corso di Laurea Magistrale in Electronics Engineering (LM-29) dell'Università degli Studi di Palermo offre un percorso formativo interamente
erogato in lingua inglese e articolato in 4 curricula: 'Modern Electronics', 'Electronics for Robotics and Mechatronics', 'Telecommunications'
and 'Bioelectronics'.

Il corso è caratterizzato da una impostazione ad ampio spettro, offrendo dunque una formazione completa nei diversi settori di interesse
specifico dell'Elettronica, integrata da approfondimenti nell'ambito delle Misure Elettriche ed Elettroniche, dei Campi Elettromagnetici, delle
Telecomunicazioni, della Robotica e Meccatronica e della Bioelettronica.
L'articolazione in curricula permettere allo studente di scegliere il profilo più adatto alle proprie inclinazioni e più rispondente al contesto
lavorativo e al mercato.

Il Corso di Laurea Magistrale in Electronics Engineering consente di maturare competenze ad alto contenuto tecnologico in tutti i campi tipici
dell'Elettronica, ed in particolare nella:

• Progettazione e produzione di dispositivi micro- e nano-elettronici, di sensori, attuatori e di circuiti analogici, digitali o misti (A/D), anche
per applicazioni a radiofrequenza;

• Progettazione di circuiti e sistemi integrati (system on chip);
• Progettazione, gestione e manutenzione di sistemi elettronici per applicazioni in campi diversificati, come l'automotive, l'energia,

l'ambiente, la bioingegneria e nel campo medico;
• Controllo elettronico di apparati, macchine, catene di produzione in ambito industriale;
• Progettazione e gestione di infrastrutture, sistemi e servizi ICT;
• Analisi e dimensionamento di apparati, sistemi o reti di telecomunicazioni



Lo studente che aspiri ad iscriversi al corso di laurea magistrale in Electronics Engineering deve possedere almeno uno tra i seguenti requisiti: 

✓ una Laurea di primo livello nella Classe delle Lauree in Ingegneria dell’informazione (Classe L-8 del D.M. 270/04 ovvero Classe 9 del 

D.M. 509/99);

✓ una Laurea (almeno di primo livello) per il conseguimento della quale ha maturato almeno 60 CFU in attività formative che garantiscano 

l’adeguatezza dei requisiti curriculari:

Settore Scientifico Disciplinare (SSD) CFU

MAT/05 (Matematica) 12

MAT/03 (Geometria) 6

FIS/01 o FIS/03 o CHIM/07  (Fisica o Chimica) 15

INF/01 o ING-INF/02 o ING-INF/03 o ING-INF/04 o ING-INF/05 o ING-INF/06 o ING-INF/07  
(Settori dell’Ingegneria dell’Informazione o Informatica)

12

ING-INF/01 (Elettronica) 9

ING-IND/31 (Elettrotecnica) 6

Condizioni per l’accesso



La filiera formativa









I chip sono risorse strategiche per le principali catene del valore industriali

Con la trasformazione digitale stanno emergendo nuovi mercati per l'industria dei 

chip, come le automobili altamente automatizzate, il cloud, l'Internet delle 

cose, la connettività, lo spazio, la difesa e i supercomputer.

I risultati dell'indagine sui chip, avviata dalla Commissione europea, hanno 

evidenziato che l'industria prevede un raddoppio della domanda entro il 2030

Con il regolamento sui chip, l'UE affronterà le carenze di chip e rafforzerà la 

leadership tecnologica dell'Europa. 

Mobiliterà oltre 43 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati e stabilirà 

misure per preparare, anticipare e rispondere rapidamente a eventuali future 

interruzioni della catena di approvvigionamento, insieme agli Stati membri e ai 

nostri partner internazionali.

Regolamento sui chip / Chips Act  - 21 settembre 2023



Regolamento sui chip / Chips Act - Obiettivi
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AlmaLaurea anno di indagine 2023

• Tasso di occupazione: 100% (a 3 e 5 anni dalla laurea)

• Rapido ingresso nel mercato del lavoro







Telecommunications



Bioelectronics



Electronics for 

Robotics and 

Mechatronics





Edoardo Bonanno

Design Verification Engineer

Apple – Londra, UK

Claudio Di Girolamo

Senior ICT Engineer

Telecom Italia Sparkle - Palermo

Michele Roberto Corda

Embedded Software Engineer

Samsung – Graz, Austria

Clara Distefano

Regional Manager Sicilia e 

Calabria Sud

Open Fiber – Palermo 

Giacomo Migliore

Technical Marketing per LV MOSFET

STMicroelectronics – Catania

Maria Oliva

VP Global Business Management 

Semiconductor & Adv. Manufact. 

JENOPTIK - Jena,  Germania

Laura Comella

Professor at Karlsruhe University 

of Applied Sciences

HKA - Karlsruhe, Germania

Pietro Scalia

Power System Marketing and 

Architecture Sr. Director

Renesas Electronics - Monaco, Germania



PNRR Orientamento 2026



Vi aspettiamo in Unipa!

Università degli Studi 
di Palermo
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